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	二、公司于2019年12月19日召开的2019年第三次临时股东大会审议通过了《关于为士兰集科提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司厦门士兰集科微电子有限公司向国家开发银行厦门市分行申请贷款（中长期贷款、进口信用证）提供不超过3.75亿元人民币（或等值外币）担保额度，以及在前项贷款落实之前向其提供过渡期不超过1.25亿的人民币（或等值外币）短期项目建设贷款担保额度。截至2020年12月31日，公司为厦门士兰集科微电子有限公司实际提供的担保余额为17,805万元。
	三、公司于2020年3月27日召开的2020年第一次临时股东大会审议通过了《关于为士兰明镓提供担保暨关联交易的议案》，同意公司为参股公司厦门士兰明镓化合物半导体有限公司向国家开发银行厦门市分行申请贷款（中长期贷款、进口信用证）提供不超过2.85亿元人民币（或等值外币）担保额度，以及在前项贷款落实之前向其提供过渡期不超过1.425亿元人民币（或等值外币）短期项目建设贷款担保额度。截至2020年12月31日，公司为厦门士兰明镓化合物半导体有限公司实际提供的担保余额为14,250万元。
	四、报告期内，除上述发生的担保事项外，公司无其他对外担保情况。
	经核查，我们认为：公司在报告期内所有担保均按规定履行了相应的决策审批程序，没有发生违规担保的情形。公司提供的对外担保都是基于公司日常生产经营的需要，有利于促进公司主营业务的发展，不存在损害公司及股东利益的情形。

